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二、内容简介
　　在本报告中，我们研究的方向主要是有线、地面、卫星、IPTV数字电视芯片市场。
　　公司研究预计，有线数字电视在十二五期间一方面将继续推动数字化和双向网络改造；一方面将会加大产业发展力度，重点发展宽带、高清互动等新业态，这将为芯片市场发展创造一个稳定的市场发展环境。如果直播星业务进行商业化运营，有可能创造一个巨大市场，带来卫星数字电视芯片的规模应用，届时每年的卫星数字电视用户数新增量不小于有线数字电视。在地面数字电视公共服务体系完善的基础上，国家有可能参照美国等国家的方式，强制普及地面数字电视接收机工作，届时我国地面数字电视芯片的市场需求规模将非常客观。
　　随着新技术的应用及新工艺的推进，芯片的技术发展将朝着集成度更高、功耗更低、性能更稳定、功能更全面、绿色环保的方向发展。
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